BOPLA €U

Filotec: nowa seria aluminiowych obudow profilowych

Firma BOPLA, specjalizujgca sie w wytwarzaniu systemoéw obuddw,
urzadzen wejsciowych, a takze innych ustug w zakresie elektroniki,
powieksza swojg bogatg oferte o nowg serie aluminiowych obuddéw
profilowych. Skfada sie ona z 78 standardowych obuddéw, ktore wystepujg
w 4 szerokosciach, 2 lub 3 wysokosciach oraz réznych dtugosciach
standardowych. Ponadto, kazdy z podzespotdw moze zosta¢ dostarczony
w 3 réznych wersjach.

Po raz pierwszy w historii firmy, BOPLA oferuje obudowy wystepujace w
wersjach ze zintegrowanymi
_]UZ uchwytami mocujacymi do

$ciany i elementami

odprowadzajacymi ciepto.

Elementy chtodzace sq —
szczegolnie odpowiednie, 2379
kiedy istnieje  konieczno$é j j j
odprowadzenia ciepta

wytwarzanego przez ‘- SRR
zamontowane wewnatrz

urzadzenie, co pomaga

skutecznie ograniczy¢ ryzyko
przegrzania i awarii.

Obudowy z nowej serii Filotec

Warto takze podkresli¢, ze anodowane obudowy o naturalnych kolorach
zapewniajg mndstwo przestrzeni dla obrébki i nadruku.

Zapraszamy do sktadania zapytan - przygotujemy satysfakcjonujaca Panstwa oferte!
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